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1. 模块工作模式 

EMW3162 模块的工作模式与引脚状态关系，如表 1.1。 

表 1.1 模块工作模式引脚状态 

BOOT STATUS 工作模式 

0 0 测试模式 

0 1 BOOT 模式 

1 1 正常工作模式 

 BOOT 模式 

以 EMB-380-S2 开发板为例,  

EMW3162 进入 BOOT 模式时引脚状态：BOOT 脚（ON）拉低，STATUS 脚（OFF）拉高，然后 RESET

重启进入。进入该模式后，串口 log 信息如图 1.1： 

 

图 1.1 EMW3162 Bootloader 模式 log 信息 

此时用户可以根据提示，输入命令码，执行相应的功能。具体的命令码如表 1.2： 

表 1.2 Bootloader 模式命令功能 

命令码 功能 

0 更新 Bootloader 引导程序固件 

1 更新 Application 应用程序固件 

2 更新 RF Driver 射频驱动固件 

3 查看，更新 MiCO 设置参数 

4 查看，更新 Flash 指定地址空间内容 

5 列出各 Flash 存储分区的起止地址 

6 开始执行 Application 应用程序 

7 重启 Wi-Fi 模块 

 

其中，命令码 0,1,2 是固件更新命令，命令使用方法请参考”EMW3162 Bootloader 模式使用手册”。 
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 测试模式 

以 EMB-380-S2 开发板为例, 该模式进入需引脚状态：BOOT 脚（ON）拉低，STATUS（ON）脚拉低，

然后 RESET 重启。 

该模式用于测试模块固件（包括 Bootloader 固件，RF Driver 固件和 Application 固件三个）是否烧录成

功。 

，模块固件全部烧录后，进入测试模式，串口输出如图 1.2 所示则证明：模块固件烧录成功，测试通过。 

（1）MAC 为模块的正确 MAC 地址；（2）AP 扫描显示成功。 

 

图 1.2 测试模式下 log 信息 

 正常工作模式 

该模式下模块将执行应用程序固件功能。该模式下，用户可通过串口查看系统运行 log 输出，也可以通

过输入串口调试命令查看系统信息。串口调试命令如表 1.3。 

表 1.3 工作模式的串口调试命令 

命令 功能 

help 查看串口命令行命令，及相关输出信息 

version  查看固件版本信息 

echo  查看设备是否有回传功能 

exit  退出串口命令行 

http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#help
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#version
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#echo
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#exit
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命令 功能 

scan  扫描当前 Wi-Fi 网络列表 

wifistate  查看接入的 Wi-Fi 网络状态信息 

wifidebug 查看接入的 Wi-Fi 调试开启或关闭状态信息 

ifconfig  查看设备 IP 地址 

arp  arp 显示或清除信息 

ping Ping 命令 

dns dns 命令 

sockshow 查看所有 socket 信息 

tasklist  列出所有线程的名字和状态信息 

memshow 打印存储器信息 

memdum 寄存器地址及长度信息 

memset  寄存器设置命令 

memp  打印寄存器列表 

wifidriver  显示 Wi-Fi 驱动器信息 

reboot 重启 MiCO 系统 

 

  

http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#sacn
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#wifistate
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#wifidebug
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#ifconfig
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#arp
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#ping
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#dns
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#sockshow
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#tasklist
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#memshow
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#memsdum
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#memset
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#memp
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#wifidriver
http://mico.io/wiki/doku.php?id=runtime_debugger#reboot
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2. 固件分类及烧录测试 

EMW3162 模块正常工作，通常需要 烧入三种固件，分别是： 

（1）Bootloader（引导程序） 

（2）RF Driver（射频驱动） 

（3）Application（应用程序，如 AT 固件，Gagent 固件等）。 

针对开发者和工厂批量烧录两种需求，上海庆科将提供不同形式的固件及烧录方法。 

本部分主要针对开发者固件烧录方法进行介绍， 

具体的，基于 EMB-380-S2 开发板，可 通过 JLink 和串口进行烧录。 

 JLink 烧录方法 

2.1.1 Bootloader 固件烧录方法 

Bootloader 固件可通过 JLink 工具，借助 JFlash 软件烧录入 EMW3162 Wi-Fi 模块。具体步骤如下： 

1、JFlash V4.96 安装程序下载、安装。 

2、新建工程： 

打开 JFlash，新建工程命令如图 2.1：  

 

图 2.1 新建工程命令 

3、工程设置 

进入工程设置界面，如图 2.2。 

 

图 2.2 进入工程设置界面 
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（1）选择 Device，见图 2.3。 

 

图 2.3 选择仿真设备 

（2）目标接口 

 

图 2.4 选择目标接口种类 
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（3）选择 CPU 型号 

 
图 2.5 选择 CPU 型号 

（4）Flash 设置 

 

图 2.6 设置 flash 参数 
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（5）production 设置 

 

图 2.7 production 设置 

4、连接模块 

点击图 2.8 中菜单命令 连接模块。 

 

图 2.8 连接模块 

5、擦除 flash 内容 

点击上图中 Erase 命令，对 Wi-Fi 模块的 MCU 内部 flash 内容进行擦除。log 如图 2.9： 

 

图 2.9 擦除 flash 内容 
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6、打开 bin 文件 

菜单命令打开 bin 文件，如图 2.10： 

 

图 2.10 打开 bin 文件 

Log 输出如下： 

 

图 2.11 成功打开 bin 文件 

7、烧录文件 

选择“Program” 烧录，界面显示如图 2.12： 

 

图 2.12 烧录 bin 文件 
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烧录完成，log 如图 2.13： 

 

图 2.13 烧录成功 log 

8、烧录结果验证 

通过串口调试工具查看，参数设置如图 2.14： 

 

图 2.14 串口调试工具参数设置 

重启，查看正确 log 输出，如图 2.15： 

 

图 2.15 查看正确 log 信息 

至此，Bootloader 固件已正确烧录完成。 
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2.1.2 RF Driver 烧录方法 

说明：EMW3162 模块 RF 射频驱动不支持 JFlash 烧录。 

2.1.3 Application 固件烧录方法 

EWM3162 的 Application 固件可通过 JFlash 进行烧录，具体步骤与 Bootloader 固件烧录类似，如下： 

1、JFlash V4.96 安装程序下载、安装。 

2、新建工程 

打开 JFlash，新建工程命令如图 2.16： 

 

图 2.16 新建工程 

3、工程设置 

进入工程设置界面 

 

图 2.17 进入工程设置界面 

（1）选择 Device. 

 

图 2.18 选择设备 
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（2）目标接口 

 

图 2.19 选择目标接口 

（3）选择 CPU 型号 

 

图 2.20 选择 CPU 型号 

（4）Flash 设置 

 

图 2.21 flash 设置 
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（5）production 设置 

 

图 2.22 production 设置 

4、连接模块 

点击下图中菜单命令 连接模块。 

 

图 2.23 连接模块 

5、打开 bin 文件 

菜单命令打开 bin 文件，如图 2.24： 



Reference Manual       [Page 17] 

基于 EMB-380-S2 开发板的 EMW3162 固件烧录方法 

 

图 2.24 打开 bin 文件 

Log 输出如图 2.25： 

 

图 2.25 bin 文件打开成功 

6、烧录文件 

选择“Program”烧录，界面显示如图 2.26： 

 

图 2.26 烧录界面 

烧录完成，log 如图 2.27： 

 

图 2.27 烧录完成 
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8、烧录结果验证 

BOOT 引脚（ON）低电平，STATUS 引脚（OFF）高电平，重启，验证 Application 功能是否成功实现。

本例为 AT 固件，串口 log 信息如图 2.28： 

 

图 2.28 烧录结果验证 log 

至此，Application 固件已正确烧录完成。 

 串口烧录方法 

EMW3162 需先烧录好 Bootloader 固件，才可以进入 Bootloader 模式，借助于 SecureCRT 串口调试工

具软件 进行烧录下载。具体步骤如下。 

1、安装 USB 转串口驱动程序 

下载地址：http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  

2、模块进入 Bootloader 模式，并通过 USB 串口供电。 

3、打开串口调试工具 

找到对应串口并设置串口如图 2.29。 

 

图 2.29 设置串口工具参数 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://mico.io/wiki/doku.php?id=bootloader
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4、模块复位 

若出现乱码，请重新创建串口连接或重启 secureCRT。串口打印窗口出现如图 2.30。 

 

图 2.30 模块复位 log 信息 

5、输入烧写命令 

输入“0”，选择烧录 Bootloader 固件，输入“1”，选择烧录 Application 固件。输入“2”，选择烧录 RF 

固件，回车。输入后等待烧录中，示意如图 2.31，图 2.32，图 2.33： 

 

图 2.31 更新 Bootloader 

 

图 2.32 更新应用程序 

 

图 2.33 更新 RF 射频驱动 

6、进入固件烧录模式 

选择菜单中： transfer ——> Send Ymodem， 
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图 2.34 进入烧录 bin 文件模式 

7、选择要烧录的固件 

   

 图 2.35 选择 bin 文件 

8、发送 bin 文件中 

 

图 2.36 烧录 bootloader 固件 

 

图 2.37 烧录应用程序固件 
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图 2.38 烧录 RF 射频驱动固件 

9、烧录完成  

 

图 2.39 bootloader 烧录完成 

 

图 2.40 应用程序烧录完成 

 

图 2.41 RF 射频驱动烧录完成 

至此，Bootloader 固件，RF Driver 和 Application 固件烧录更新完成。 

10、烧录结果验证 

固件烧录完成后，将 BOOT 引脚拉低(ON)，STATUS 引脚拉低（ON），重启模块。模块即进入测试模

式，扫描附近的 AP，串口 log 输出如图 2.42，代表烧录成功。 
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图 2.42 烧录结果验证 log 
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3. 技术支持 

更多有关 EMW3162 二次开发相关信息，请登录参考：http://mico.io/wiki/doku.php。 

如有需要，可在办公时间拨打电话咨询上海庆科信息技术有限公司。 

办公时间：星期一至星期五 上午 9:00~12:00，下午 13:00~18:00 

联系电话：+86-21-52655026 

联系地址：上海市普陀区金沙江路 2145 号 5 号楼 9 楼 

邮编：200333  

Email: sales@mxchip.com 

 

http://mico.io/wiki/doku.php
mailto:sales@mxchip.com
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